Detal 1.1 | Sposéb klejenia ptyt izolacji termiczne;.

P ok. 16 cm

P ok. 5cm

%MOO% > 40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podioza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania

z woda na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania

z cementem celem przygotowania wiasciwej zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ taka
ilo¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki réwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza (przy
wigkszych nierownosciach nalezy stosowac zroznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz
jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty natozyé
minimum 3 placki zaprawy wielkos$ci dtoni.

Na réwnych podiozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zgbatej (ok. 10 mm).

"RYWAL"PRACOWNIA PROJEKTOWA N R
RYSZARD WALCZAK

31-977 KRAKOW OS. SZKOLNE 22

Tytul: Projekt termomodernizacji budynku Szkoty

Podstawowej nr 2

Sposdb klejenia ptyt izolacji termicznej Branza:

Adres: 30-724 Krakéw ul. Goszczynskiego 44 ARCHIEKTURA
Opracowal | mgr inz. Ryszard Walczak upr. bud. UAN 117/86
Projektowal:| mgr inz. arch. Bozena Boncza Tomaszewska upr. bud. 1043/94
Sprawdzif: mar inz. arch. Grazyna Kuzniar upr. bud.| UAN.1-7342/90/98

Data wykonania: 17 czerwiec 2013 r.




